
 

Comune di Bergamo 
 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA D.d.u.o. del 27 settembre 2024 n. 14325  
(in attuazione della D.G.R. XII/1691 del 28/12/2023) 

  
“DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CONTRIBUTO”  

 
Data ____/____/2026  
 
Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________ il 
____/____/_____, residente a ________________ in ______________________ n. _____ 
a ________________ C.A.P. _______ Provincia ______________, domicilio (se diverso 
dalla residenza) a ________________ in ______________________ n. _____ a 
________________ C.A.P. _______ Provincia ______________, Tel. ________________ 
Codice Fiscale __________________, cittadinanza ______________. 
 

CHIEDO 
 
di partecipare al progetto “Vivere SAP” e allo scopo di ottenere l’agevolazione, chiedo di 
conferire esclusivamente i miei dati personali economico-patrimoniali e chiedo di non 
dichiarare i dati relativi alla mia eventuale situazione di vulnerabilità.  
 

DICHIARO   
 

● di volermi avvalere del contributo che Regione Lombardia mette a disposizione delle 
ALER/COMUNI a scomputo delle spese energetiche di riscaldamento 
   

● che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione 
dell’informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679), che mi è stata sottoposta.  
 

 
LUOGO e DATA ______________________________ (FIRMA del destinatario o di chi ne 
fa le veci) 
 
 
 
IMPORTANTE: 
La presente agevolazione non è cumulabile con analoghe misure di sostegno regionali, 
finanziate con contributi pubblici. 
La presente misura non è cumulabile con il Contributo regionale di solidarietà, come 
normato dal reg. reg. 11/2019 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei 
nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate 
difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 
16/2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). 


